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招标公告
[bookmark: OLE_LINK11]沈阳远大智能工业集团股份有限公司超薄主机招标（招标编号：ZB202304001）进行邀请招标，欢迎合格的投标人参加本次招标采购活动。
一、招标内容 
	序号
	采购内容

	1
	超薄主机



本次招标内容详见超薄主机招标技术要求2023.03.29。

二、合格投标人的资格条件
1、本项目不允许联合体投标；
2、资格条件：投标人具备资质：在中华人民共和国境内注册，有独立法人资格，有独立承担民事责任的能力，有健全的、有效的管理制度，其中相关资质材料包含（加盖公章）： 
（1）营业执照；
（2）银行开户许可证；
（3）法人身份证；
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       三、招标文件要求、开标方式、开标时间
1、本次招标有商务标和技术标。
2、开标方式：网络开标，要求投标人将投标文件在2023年4月18日下午16:00前邮寄到我司。
3、开标时间：2023年4月19日上午9点（具体开标时间另行通知！）。
四、商务标：
1、账期：要求中标企业账期不低于60天。
2、交货期：要求中标企业必须满足我司需求日期。
3、产能保证：要求中标企业产能能够满足博林特生产需求，且能够随着博林特产量的增长使产能相应的增长。
4、接受相关协议要求：必须接受博林特框架合同及质量保证协议。
5、发货地址要求：博林特工厂内或国内指定地点。
6、报价有效期要求：报价有效期1年且能够有效作为合同价格。
五、技术标（详见招标公告附件）
四、报名截止时间、及开标地点
报名截止时间：2023年4月18日下午16:00 前，以邮件报名时间为准。
开标地点：网络开标，腾讯会议，房间号和密码另行通知。 
五、※报名方式、时间     
发送邮件报名（报名邮箱：niujianyang@163.com），报名文件以压缩包方式上传附件，压缩包内包含：
（1）投标报名信息表（电子版附件）
（2）投标人资格证明材料（对投标人资格条件进行逐一列项证明，并加盖公章）
六、报名信息表、投标人资格证明材料和投标文件都需要盖好公章以邮寄的方式寄到招标负责人处，邮寄地址：辽宁省沈阳市铁西区开发大路16号街27号，截止日期2023年4月18日下午16:00 前

[bookmark: _GoBack]招标负责人：   牛建阳                  技术标负责人：刘洪亮
联系电话：    15242448325              联系电话：13940475257
报名邮箱：    niujianyang@163.com

                                        沈阳远大智能工业集团股份有限公司
                                        2023年4月
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